


























专利名称(译) 温度传感导管
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摘要(译)

描述了一种改进的导管。导管可以具有用金属支撑件（例如线圈）加强
的膨胀腔，以防止膨胀腔的塌陷和收缩，同时对导管的尺寸留下最小的
影响。导管可以制造成在制造过程中永久地集成到导管中的温度传感
带。温度传感带能够无线地将关于患者体温的信息发送到外部显示器，
其可以由护理提供者查看。另外，导管的引流管腔优选地涂覆有疏水涂
层或处理，和/或形成为包括图案化的微结构表面设计，例如超疏水图案
化表面。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c99a6d24-1db5-499b-a538-afe7ca46841e
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